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Part no. / Part marked/ | Quality class/ | Contact plating/ Capacitance value/ . P
Art.-Nr. / Bedruckung: Glitestufe: Kontakt Veredelung: Kapazitdtswert: Ie%hljllial ; teglflcatlon/
24-011853 3 Gold flash over nickel ~+echnische Daten:
Gold dber Nickel Working voltage/ 100 VDC
20 pin hard gold over min. 50 pin nickel o Betriebsspannung:
24-011852 2 20 pin Gold diber min. 50 pin Nickel 370pF+ 20% Current rating/ 25A
30 pin hard gold over min. 50 pin nickel . ’
24-011851 1 30 in Gold tiber min. 50 in Nickel Strombelastbarkeit:
24-011863 3 Gold flash over nickel Insulation resistance/ >1GQ
Gold iiber Nickel Isolationswiderstand:
20 pin hard gold over min. 50 pin nickel Dielectric 300 VDC
24-011862 2 20 pin Gold dber min. 50 pin Nickel 830 pF +20% withstanding voltage/
24-011861 1 30 pin hard gold over min. 50 pin nickel Spannungsfestigkeit (DWV):
30 pin Gold dber min. 50 uin Nickel Temperature _2590 +85°C
working range/
fsigip’or::e;(s);r Umgebungstemperatur:
Clip, ?mken zum Capacitance value/ see table/
Be(estigen auf der Kapazitdtswert: siehe tabelle
Leiterplatte Mating cycles/ Quality class 1 = 500
o Steckzyklen: Glitestufe 1
Fixing-plate/ i
Zentrierplatte gL;Jt:sl,Ittu{eczlass 2=200
Sealing compound/ Quality class 3 = 50
Verguss Glitestufe 3
Materials/
Werkstoffe:
Contact/ Cu alloy, Au over Ni
ESBBC?[Eap/ Kontakt: Contact tails pretinned/
Kontaktspitzen verzinnt
Metal bracket/ Ilgoslglr%?;ér High temp. PA UL 94 V-0
Metallwinkel .
Shell/ Steel, Sn over Ni
Thrgadeq insert/ Gehéuse:
Gewindeeinsatz Metal bracket/ GD-Zn, Sn over Ni
Metallwinkel:
Threaded insert/ Cu alloy, Sn over Ni
. Gewindeeinsatz:
PCB hole drillings 24,99+073 Fixing-plate/ PBT GF UL 94 V-0
EPCBItOP ilghet))/l y Zentrierplatte:
terplatt :
(Leéigfp?a::n oéeise,-,e) 10,287 +0,05 EgBBC?_nap/ Cu alloy, Sn over Ni
lip:
2%286”’1 7,039+0,03 Sealing compound/ PUR
Vi :
1143201 54610, ki
Installation specification/
2x ¢3’1 +0,1 n,/_ 1 Montagedaten:
P-9-9-¢ Solder parameter/
+- © ,¢, $, @ @ Lotparameter:
et Solder prehiat 100 °C for 30 sec./
™ ’ o Y N temperature, 100 °C fiir 30 Sek.
SE’ 15x 0,9 ’fg’1 < 3 3 Vorheiztemperatur:
- I3 Solder bath temperature/ 260 °C for 5 sec./
PCB edge/Leiterolatten Kante oy | of ILRO::;aodrt;:]p:; Zt:;’d — ﬁgxcéulrn SI_SBel/(.
value for thread/ max. 67 Ncm
30,89 *0 6 Empfohlenes Drehmoment
o1 fir Gewinde:
24997513 PCB snap for hole @3,1 mm
diameter/
16,4109° PCB Clip fiir
Lochdurchmesser:
Circuit board thickness/ 1,6 mm
Leiterplattenstarke:
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5—@ gim.inmm | D-SUB HD C-Filter Female 90° 15pos. 0.350inch
with threaded insert,metal bracket,fixing-plate,PCB snap
Pavelonn tane D-SUB HD c-Filter Buchsenleiste 90° 15pol. 7,98
drawn’]3.09.2022]  Hennebosl >-oUB LU C-ilter buchsenielste 50 1opol. 7,50mm
5;39_/ 3092022 Hschmidt mit Gewindeeinsatz,Metallwinkel, Zentrierplatte,PCB Clip
scale/Masstab:
Index:  a Original o ”\I.I.‘@ ngr’?r,?O/ 24K1A2340 D}\g.
RoHS compliant/ konform “' 1/1
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